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Pressemitteilung

Dresden, den 10. September 2026

Lock-In-Thermografie fiir Elektronik- und Halbleitermodulpriifung
Thermische Auffilligkeiten und lokale Leistungsverluste innerhalb kiirzester Priifzeiten
detektieren

In unserem englischsprachigen, kostenfreien InfraTec Online-Event ,Infrared Lock-in Thermography for Inspection of
Electronics and Integrated Circuits“ erfahren Sie mehr Gber die Lock-In-Thermografie als bildgebendes Verfahren zur
berthrungslosen und zerstérungsfreien Prifung in der Elektronik und Elektrotechnik.

Online-Event (Sprache: Englisch)
“Infrared Lock-in Thermography for Inspection of Electronics and Integrated Circuits”
Datum: Mittwoch, 04. November 2026
Uhrzeit: 10:00 - 12:00 Uhr (MESZ)

Sprache: Englisch
Preis: kostenfrei

Anmeldung unter:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5340007369891108697?source=PR-extern

Die Inspektion elektronischer Komponenten und Baugruppen mit Hilfe der Aktiv-Thermografie ist ein etabliertes
Prifverfahren zur Fehlersuche und Qualitatssicherung — von der Prototypen-Entwicklung bis hin zur Serienproduktion.
Mit diesem &uBerst empfindlichen Verfahren lassen sich atypische Temperaturverteilungen und Hotspots mit
Variationen von wenigen Millikelvin an Oberflichen von Leiterplatten, integrierten Schaltkreisen und Multichip-
Modulen zuverlassig beriihrungslos detektieren.

Die Lock-In-Thermografie liefert hochdetaillierte Informationen wahrend eines jeden Entwicklungsschrittes. Diese
kénnen anschlieBend fiir das Design von komplexen elektronischen Schaltkreisen bzw. Baugruppen zur Optimierung
des Warmemanagements herangezogen werden. Insbesondere in der Elektronikproduktion wird die aktive
Thermografie als vielseitiges Instrument eingesetzt: u. a. bei der Qualititssicherung, zur permanenten Uberwachung
technologischer Parameter sowie zur Inline-Inspektion von Produkten in der Fertigung und zur abschlieRenden
Qualitatskontrolle.

Bei der Lock-In-Thermografie werden durch die definierte elektrische Anregung eines elektronischen Bauteiles oder
einer Baugruppe lokale Warmequellen generiert. Diese Warmequellen haben ihren Ursprung in regularen, aber auch
irreguldren (elektronischen) Strukturen des Bauteils bzw. der Baugruppe. Durch Abgleich mit Simulationen und/oder
Referenzmustern koénnen irregulare Warmequellen anhand ihrer Lage aber auch ihrer Temperaturiiberhéhung
eindeutig identifiziert werden.

Informationen: 2.471 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
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Uber InfraTec

Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik wurde 1991 gegriindet und hat ihren Stammsitz in
Dresden. Das inhabergefiihrte Unternehmen beschaftigt mehr als 240 Mitarbeiter und verfiigt (iber eigene
Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitaten.

Im Geschaftsbereich Infrarot-Sensorik werden pyroelektrische Infrarot-Detektoren entwickelt und hergestellt,
die als optoelektronische Komponenten in Sensoren und Gerdten der Gas- und Flissigkeitsanalyse, der
Flammendetektion sowie der Spektroskopie Anwendung finden.

Mit dem Geschéftsbereich Infrarot-Messtechnik zahlt InfraTec zu den filhrenden Anbietern kommerzieller
Warmebildtechnologie. Neben der High-End-Kameraserie ImagelR® und der Produktfamilie VarioCAM® HD
liefert das Unternehmen schlisselfertige Thermografie-Automationslésungen fiir zahlreiche Anwendungsfelder
wie u. a. die Qualitdtssicherung in der Automobilproduktion, die zerstdrungsfreie Prifung elektronischer
Baugruppen sowie die Uberwachung kritischer Infrastruktur.
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Online-Event: “Infrared Lock-in Thermography for Inspection of Electronics and Integrated Circuits”
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